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武汉精测电子集团股份有限公司 

2024年度业绩预告 

 

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 

一、本期业绩预计情况 

1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日 

2、预计的业绩：预计净利润为负值 

项  目 本报告期 上年同期 

归属于上市公司

股东的净利润 
亏损：9,000万元—10,000 万元 盈利：15,010.24 万元 

扣除非经常性损

益后的净利润 
亏损：14,730万元—15,730万元 盈利：3,287.90 万元 

基本每股收益 亏损：0.32元/股—0.36 元/股 盈利：0.54 元/股 

二、与会计师事务所沟通情况 

本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计

会计师事务所进行了预沟通。 

三、业绩变动原因说明 

1、报告期内，公司显示、新能源领域面临较大的挑战和压力，为了巩固公

司市场地位，公司根据市场情况下调了部分显示领域的产品价格，积极参与竞争，

导致公司显示领域毛利率相较于去年同期有一定幅度下降，显示领域的净利润出



现较大幅度下滑。在新能源领域，报告期内营业收入和毛利率下滑明显，报告期

预计亏损约为 6,000 万元-7,000万元左右。 

2、报告期内，公司在半导体领域进展迅速，半导体领域营业收入预计取得

接近翻倍增长；同时，半导体领域属于典型的资金、技术密集型行业，行业新产

品研发投入较大，投资周期长，公司目前在半导体等新业务领域仍处于高投入期。

报告期内公司研发投入预计达 7 亿元-8 亿元左右，占公司整体营业收入比例将

达到 30%左右。 

3、现阶段，国内对半导体设备需求强烈，为把握行业发展机遇，满足公司

未来产品布局和业务拓展的需要，公司持续积极扩充以研发为主的高端人才；同

时，为了应对半导体、显示领域激烈的人才竞争态势，进一步激励员工，增强员

工和公司的粘性，公司对现有人才梯队进行了深度优化和升级。 

公司半导体前道量测领域部分主力产品已完成 7nm 先进制程的交付及验收，

目前更加先进制程的产品正在验证中。先进制程产品占公司整体营收和订单的比

例不断增加，预计后续会成为公司业绩的核心支撑点。同时，针对新能源领域持

续亏损的不利局面，公司将进一步优化、调整公司的业务结构，聚焦半导体等优

势领域。公司对整个半导体领域行业以及公司在该领域持续快速增长充满信心。 

4、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为 5,730 万元，主要

为政府补助收益。 

四、其他相关说明 

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。 

2、2024 年经营业绩具体财务数据将以公司 2024 年年度报告披露的数据为

准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 

特此公告。 

 

 

武汉精测电子集团股份有限公司 

董事会 

2025年1月23日 


